Title (en)
Ductile magnesium alloy

Title (de)
Duktile Magnesiumlegierung

Title (fr)
Alliage de magnésium ductile

Publication
EP 2116622 A1 20091111 (DE)

Application
EP 09158338 A 20090421

Priority
DE 102008020523 A 20080423

Abstract (en)
Magnesium alloy comprises: aluminum (1-9 wt.%); zinc (0.6-6 wt.%); manganese (0.1-2 wt.%); rare earth elements (0-2 wt.%); and copper (0.5-2
wt.%), where the weight ratio of aluminum to zinc is 1:1-2:1. An independent claim is included for preparing the magnesium alloy, comprising
melting impure magnesium scrap and copper containing precursors and alloying by adjusting the concentration of the components.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine korrosionsbestandige Magnesiumlegierung, die mit vertretbarem Energieaufwand aus Schrott oder
unreinen, kupferhaltigen Vorstoffe herstellbar ist und eine Duktiliat aufweist, so dass sie als Guss- oder Knetwerkstoff verwendet werden kann. Die
Magnesiumlegierung enthalt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Magnesiumlegierung, 1 bis 9 Gew.-% Aluminium, 0,6 bis 6 Gew.-% Zink, 0,1 bis
2 Gew.-% Mangan, 0 bis 2 Gew.-% Seltenerdelementen, 0,5 bis 2 Gew.-% Kupfer, wobei Verhéltnis der Gewichtsprozentanteile von Aluminium zu
Zink im Bereich von 1:1 bis 2:1 liegt.
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